
承　　　　認

日付日付日付

名称
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株式会社　呉松

日付

承認 検印 設計

S:1/10

02-001
ウッドデッキ納まり図

145 5 145 5 5 145 5 145 2 18

ベーシック・デッキⅢ145*27

CFPクリップ(SUSドリルビス3.5*35　ブロンズ)

大引き(アルミ60*40)

幕板　150*18
5218 93.22

幕板　150*18

根太(アルミ60*40　ハット型)

鋼製プレート(ZAMメッキ)

寸切りボルト(溶融亜鉛メッキ)
セメダイン　PM165-R固定

接着固定
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CFPクリップ(SUSドリルビス3.5*35　ブロンズ)

ベーシック・デッキⅢ145*27

根太(アルミ60*40　ハット型)

鋼製プレート(ZAMメッキ)

寸切りボルト(溶融亜鉛メッキ)

大引き(アルミ60*40)

セメダイン　PM165-R固定

接着固定

幕板　150*18
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訂正　： ・化粧材の目地は5㎜～6㎜程度とする。

・デッキと建物のクリアランスは10㎜以下とする。

・H=150～230

・デッキ色：ベーシックⅢ　 基本仕様：H150　接着固定


